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XX  Future placeholder 3.3 V +10%
5.0 V +5%
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10% - 90%
20%  80%

SPI
I2C, Address 0x28
I2C, Address 0x38
I2C, Address 0x48
I2C, Address 0x58
I2C, Address 0x68
I2C, Address 0x78 
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  15   
      25   
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D

 FMA 

2. 

FMAMSDXX025WCSC3 

FMAMSDXX005WCSC3

5 N

SPI
FMA /

5N SPI
20% 80% 3.3V±10%

FMAMSDXX005WC2C3 I2
FMA /

5N I2C
0x28 20% 80% 3.3V±10%

FMAMSDXX015WCSC3

15 N

SPI
FMA /

15N SPI
20% 80% 3.3V±10%

FMAMSDXX015WC2C3 I2
FMA /

15N I2C
0x28 20% 80% 3.3V±10%

FMAMSDXX025WCSC3

25 N

SPI
FMA /

25N SPI
20% 80% 3.3V±10%

FMAMSDXX025WC2C3 I2
FMA /

25N I2C
0x28 20% 80% 3.3V±10%

1 2 MOQ NRE  
.
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 FMA 

Recommended Land PatternSolder Pad Layout
(viewed from top)

Sphere height
(See Table 7.)
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3. ( :MM/[IN])

7. VS

 
(N)  (MM)

5 0,293 ±0,075
15 0,393 ±0,075
25 0,483 ±0,075

 6. 

I2C SPI
1 VS VS
2 NC SS
3 GND GND
4 SCL SCLK
5 SDA MISO
6 NC NC
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4. ( :MM/[IN] )
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 FMA 
5. ( :MM/[IN] )

CAUTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE
DEVICES

DO NOT OPEN OR HANDLE
EXCEPT AT A 

STATIC FREE WORKSTATION

ESD SENSITIVITY:
CLASS 3B

FMA (MOQ)160

1 960 .
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以下の関連資料は、ウェブサイト（https://

) 入
手可能です。
• 製品レンジガイド
• 技術ノート:

マイクロフォース・センサ・カップリング
オーバーフォース設計の考慮事項
フォースセンサ診断機能

センサ基板取付ガイドライン
デジタル出力フォースセンサI2C通信
デジタル出力フォースセンサSPI通信

• その他の技術的注意事項
• 注釈
• CADモデル
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